
技术参数

产品系列 VAII1.2

点间距(mm) 1.25

像素密度 640000 点/㎡

封装方式 集成三合一倒装封装(纯红+纯蓝+纯绿),无焊线或无引线工艺

显示单元比例 16:9

晶片单边最小尺寸 ＜100μm

箱体结构
压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、

静音设计

模块表面处理
采用电喷技术，无塑胶类结构件，显示屏对比度高，屏体表面均匀，观看视角

大，观看效果好，PCB 及灯管散热好

现场校正 支持单点(逐点)亮度/色度校正,支持出厂校正及现场校正

透镜技术 LED 屏表面采用独立透镜技术

模块表面处理 模压表面处理技术，非覆膜，有效提升产品平整度

现场校正 支持单点(逐点)亮度/色度校正,支持出厂校正及现场校正

接口设计 支持 HDMI 接口（单路支持 4K 高清信号输入）或网络接口

亮度调节 支持 0-100%无级调节，通过传感器亮度可随环境亮度的变化自动调节

节能设计 具有智能黑屏节电功能，开启后可节电 45%以上

系统防护功能
具有防潮、防尘、防腐蚀、防高温、防燃烧、防静电等防护措施，并具有过流、

过压、欠压等保护措施

*根据配置不同，参数略有变化。

备注：仅供参考，欢迎来电咨询，最终解释权归属深圳市联建光电股份有限公司
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